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证券代码：300236                             证券简称：上海新阳                             公告编号：2021-054 

上海新阳半导体材料股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 

一、重要提示 

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指

定媒体仔细阅读半年度报告全文。 

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 

非标准审计意见提示 

□ 适用 √ 不适用  

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 

□ 适用 √ 不适用  

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 

□ 适用 √ 不适用  

二、公司基本情况 

1、公司简介 

股票简称 上海新阳 股票代码 300236 

股票上市交易所 深圳证券交易所 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 李昊 张培培 

办公地址 上海市松江区思贤路 3600 号 上海市松江区思贤路 3600 号 

电话 021-57850066 021-57850066 

电子信箱 info@sinyang.com.cn info@sinyang.com.cn 

2、主要财务会计数据和财务指标 

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 

□ 是 √ 否  

单位：元 

 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 

营业收入（元） 437,399,837.76 300,047,883.54 45.78% 

归属于上市公司股东的净利润（元） 108,076,108.76 25,928,571.40 316.82% 

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益后的净利润（元） 
44,619,277.39 25,290,979.87 76.42% 
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经营活动产生的现金流量净额（元） 39,751,070.23 60,231,083.25 -34.00% 

基本每股收益（元/股） 0.3624 0.0892 306.28% 

稀释每股收益（元/股） 0.3624 0.0892 306.28% 

加权平均净资产收益率 2.22% 1.71% 0.51% 

 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增

减 

总资产（元） 6,826,706,465.74 6,090,345,839.28 12.09% 

归属于上市公司股东的净资产（元） 5,263,728,665.39 4,729,516,068.89 11.30% 

3、公司股东数量及持股情况 

报告期末普通股股

东总数 
57,114 

报告期末表决权恢

复的优先股股东总

数（如有） 

0 

持有特别表决权股

份的股东总数（如

有） 

0 

前 10 名股东持股情况 

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 
质押、标记或冻结情况 

股份状态 数量 

SIN YANG IN 

DUSTRIES & 
TRADING PTE 

 LTD 

境外法人 17.77% 55,682,800 0   

上海新晖资产

管理有限公司 

境内非国有法

人 
11.16% 34,973,276 0 质押 7,500,000 

上海新科投资

有限公司 

境内非国有法

人 
7.27% 22,788,086 0 质押 1,000,000 

金叶飞 境内自然人 1.36% 4,255,968 0   

陈晓钧 境内自然人 1.35% 4,220,343 3,731,343   

中国国际金融

股份有限公司 
国有法人 0.95% 2,982,972 2,898,966   

王福祥 境内自然人 0.92% 2,881,860 2,161,395   

上海国盛资本

管理有限公司

－上海国企改

革发展股权投

资基金合伙企

业（有限合伙） 

其他 0.92% 2,870,264 2,870,264   

中信证券股份

有限公司 
国有法人 0.90% 2,833,291 2,411,021   

中国建设银行

股份有限公司

－华夏国证半

导体芯片交易

型开放式指数

证券投资基金 

其他 0.70% 2,198,958 0   

上述股东关联关系或一致行动

的说明 

发起人股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公

司、上海新科投资有限公司为关联公司，属同一控制人控制下的一致行动人。除此之外，

公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。 

前 10 名普通股股东参与融资融

券业务股东情况说明（如有） 

上述股东中，上海新晖公司持有 34973276 股股份，占本公司总股本的 11.16%，是由于上

海新晖 2021 年 3 月份开展“转融通业务”，向证券公司出借其持有的部分上海新阳的股份，

截至报告期末，累计出借 2960000 股股份。 
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上海新晖通过普通证券账户持有 29473276 股，通过信用交易担保证券账户持有 5500000

股，实际合计持有 34973276 股。金叶飞通过普通证券账户持有 2172270 股，通过信用交

易担保证券账户持有 2083698 股，实际合计持有 4255968 股。 

公司是否具有表决权差异安排 

□ 适用 √ 不适用  

4、控股股东或实际控制人变更情况 

控股股东报告期内变更 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期控股股东未发生变更。 

实际控制人报告期内变更 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期实际控制人未发生变更。 

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期无优先股股东持股情况。 

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 

√ 适用 □ 不适用  

（1）债券基本信息 

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率 

上海新阳半

导体材料股

份有限公司

2021 年度第

一期中期票

据（高成长

债） 

21 上海新阳 

MTN001（高成

长债） 

102101102 2021 年 06 月 15 日 2022 年 06 月 22 日 10,000 3.80% 

（2）截至报告期末的财务指标 

 

项目 本报告期末 上年末 

资产负债率 22.66% 22.09% 

项目 本报告期 上年同期 

EBITDA 利息保障倍数 19.0863 6.8867 

三、重要事项 

本报告期，公司实现营业收入43,739.98万元，较去年增长45.78%；实现归属于上市公司股东的净利润

10,807.61万元，同比增长316.82%，扣除非经常性损益后净利润为4,461.93万元，同比增长76.42%，主要是
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报告期内公司晶圆制造用电镀液及清洗液等超纯化学产品营业收入大幅增长。本报告期研发投入总额

7,653.95万元，占本期营业收入的比重为17.50%，其中半导体业务研发投入占半导体业务营收的比重为

32.54%。 

1、KrF光刻胶产品取得订单，光刻胶项目进展获得重大突破 

公司自主研发的KrF光刻胶产品已通过客户认证，并成功取得订单。KrF光刻胶产品的开发和产业化是

公司第三大核心技术——光刻技术的重要方向之一，本次产品认证的通过及订单的取得，标志着“KrF光刻

胶产品的开发和产业化”取得了阶段性成功，为公司在光刻技术领域目标的全面完成奠定了坚实基础。 

2、公司原创的氮化硅蚀刻液产品打破垄断，订单持续增长 

公司承担的国家科技专项原创产品、用于存储器芯片的氮化硅蚀刻液已经取得批量化订单，累计收到

订单3,000余万元，实现销售1,350余万元，打破了该产品一直以来被国外公司垄断的状况，为我国发展自

主可控的氮化硅蚀刻液做出重要贡献。公司与客户合作开发的下一代产品，也已进入批量化测试阶段，公

司将持续联合客户共同开发更高等级的蚀刻液产品。 

3、研发投入持续增加，创新能力稳步提升 

本报告期研发投入总额7,653.95万元，占本期营业收入的比重为17.50%，其中半导体业务研发投入占

半导体业务营收的比重为32.54%。在产品研发方面主要集中于集成电路制造用光刻胶、氮化硅和氮化钛蚀

刻液、化学机械研磨后清洗液、大马士革电镀添加剂、干法蚀刻清洗液、氟碳粉末涂料等项目，其中集成

电路制造用光刻胶、氮化硅蚀刻液项目都已取得销售订单。公司主营业务正处于集成电路产业的密集投入

及快速增长阶段，仍然保持着规模继续扩大，技术快速提升，产品不断更新的发展趋势。公司作为我国本

土半导体材料行业的领先者，将会继续加大研发投入，保持技术领先和行业地位优势，把握良好的发展机

遇，努力把公司打造成为中国乃至全球集成电路关键工艺材料的优质供应商。 

本报告期，公司申请发明专利15件。截至报告期末，公司已申请发明专利176件，其中国内发明专利

168件（已授权66件），国际发明专利8件；已申请实用新型专利115件（已授权114件）。 

4、再融资和双创债项目成功发行，为新阳注入新鲜动力 

本报告期，公司完成向特定对象发行股票募集资金7.92亿元，发行2021年度第一期中期票据（高成长

债）1亿元。再融资和双创债项目的成功发行，为公司重大在研发项目如晶圆制造用高端光刻胶、蚀刻液

等项目的开展及第二生产基地项目的建设提供了充足的资金。在全球正面临缺少芯片的困境下，市场对于

芯片的需求空前旺盛，随着下游客户芯片产能的逐步扩大，公司发行股份及债券募集资金的到位，能加速

推进公司光刻胶及其他芯片制造关键工艺材料的开发及产业化，加快关键领域材料产品的进口替代，解决

国家迫切需求。 

 

 

上海新阳半导体材料股份有限公司 

2021年8月18日 
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